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i.MX 937アプリケーション・プロセッサは、eIQ® Neutronニューラル・プロセッシング・ユ
ニット (NPU) を搭載し、電力効率とコスト効率の高いエッジAIアプリケーション向けに設計
されています。1080p60対応のグラフィックスおよびビデオ処理、ビジョンおよびMLアクセラ
レーション、効率的なCPUパフォーマンスとリアルタイム処理に加え、内蔵のEdgeLock®セ
キュア・エンクレーブによる高度なセキュリティにより、エネルギー効率に優れたエッジ・コ
ンピューティングをサポートします。このプロセッサは車載用、産業用、および民生用 (IoT) ア
プリケーションをターゲットとしています。

FRDM i.MX 937開発ボードへのアクセスは2026年後半に開始され、完全なシリコンは2027年初
頭に提供される予定です。

https://www.nxp.jp/support/support:SUPPORTHOME


i.MX 937アプリケーション・プロセッサ Block Diagram

Real-Time Domain Application Domain
Multi-Core CPU

Arm Cortex-A55 (4x)
32 kB + 32 kB Cache

64 kB L2 Cache NEONFPU
Coherent 512 kB L3 Cache (ECC)

MCU
Arm® Cortex®-M7

32 kB + 32 kB Cache
MPU NVICFPU

512 kB TCM (ECC)

Memory
x32/x16 LPDDR5/LPDDR4X (Inline ECC and Encryption)

3x SD/ SDIO3.0/ eMMC5.1
Octal SPI FLASH (inline crypto)

768 KB OCRAM (ECC)

System Control
DMA

Crypro Tamper Detection Secure Clock Secure Boot eFuse Key Storage Random Number

Watchdog, Periodic Timer

Timer/PWM x2, Timer x2

Temperature Sensor

Low-Power Real-Time Domain
Safety/System Manager MCU

Arm Cortex-M33

16 kB + 16 kB Cache

MPU NVICFPU

512 kB TCM/OCRAM (ECC)

Connectivity and IO
UART/USART x2, SPI x2

I2C x2, CAN FD
8-ch. PDM Mic Input

Medium Quality Sound Output
2-Lane I2S TDM Tx/Rx

System Control
DMA x2

Watchdog x3, Periodic Timer
Timer/PWM

Secure JTAG
Cryptographic Accelerator

High speed IO
2x 1 Gbps Ethernet (w/TSN) 2x USB 2.0

1x PCIe Gen 3.0 x1 Lane (2.5 G mux)
2x USB 2.0

Flex Domain
ML and Multimedia

15-Lane I2S TDM Tx/Rx

1x MIPI-CSI 4-Lane or 2 x 2-Lane

1x MIPI-DSI 4-Lane (w/PHY)

2x 4-Lane or 1x 8-Lane LVDS

NXP eIQ® Neutron NPU

Arm Mali™ 3D GPU + 2D GPU

1080p VPU

Connectivity and IO
UART/USART x6, SPI x6

EdgeLock® Secure Enclave

I2C x6

2x CAN FD

FlexIO

ADC (8-ch., 12-bit)

XSPI Responder
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